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금융위원회
보도참고자료

보도시점 2023. 4. 28.(금) 배포즉시 배포 2023. 4. 28.(금)

미국 상무부와 
기업투자 불확실성 최소화에 합의

- 반도체법, 수출통제, 반도체 협력 관련 공동선언문 발표 -
 양국 장관은 4. 27일 “한미 공급망 산업대화”를 개최, 반도체법, 수출통제 

이행 시 기업부담 최소화 방향으로 추진키로 합의 → 장관 공동선언문 발표

 ➊ 반도체법 이행(NOFO*, 가드레일 등) 과정에서 “기업 투자 불확실성과 
경영부담을 최소화”하기 위해 협력

  * Notice of Funding Opportunity : 재정 인센티브의 세부지원계획

 ➋ 반도체 수출통제 이행 과정에서, “글로벌 반도체 공급망 교란을 최소화하고, 
반도체 산업 지속력(viability)과 기술 업그레이드 유지”를 위해 협력

 ➌ 한미 양국 간 ‘민관 반도체 협력포럼’을 설치하고 차세대 반도체 등 3대(大) 
첨단기술* 분야에서 연구개발(R&D), 기술실증, 인력교류 추진

  * 차세대 반도체, 첨단 패키징, 첨단 소부장

 인플레이션 감축법(IRA) 해외우려기업(FEOC*) 이슈에 대한 조속한 해결을 위해 
긴밀히 협의하기로 함

  * Foreign Entity of Concern

 양국 장관 임석 하에 반도체, 전기차 분야 협력 양해각서(MOU) 3건 체결

 산업통상자원부 이창양 장관은 윤석열 대통령 미국 국빈방문 계기, 4.27일 
오후 美 상무부 지나 러몬도(Gina Raimondo) 장관과 “제1차 한미 공급망 
산업대화(SCCD)*”를 개최하였다. 금일 회의에서는 4.26일 한미 정상회담에서 
美 반도체법, IRA에 대해 긴밀히 협의하기로 한 데 따라, 동 이슈들에 대해 
집중적으로 논의하였다.
  * 한미 공급망 산업대화(Supply Chain Commercial Dialogue) : 우리 산업부 장관과 美 상무부 



- 2 -

장관 간 설치 합의한 첨단산업 및 공급망 협력채널 (22.5월 美 바이든 대통령 방한시 합의)

 금일 회담을 통해 양국 장관은 반도체법과 수출통제 이행 과정에서 “기업 
불확실성 및 경영부담을 최소화” 하기로 합의하고, 이를 위해 지속 협의하기로 
하였으며, 관련 내용을 담은 장관 공동선언문을 발표했다.

 양 장관이 회담 직후 발표한 공동선언문의 주요내용은 다음과 같다.
 ➊ 반도체법 이행(NOFO, 가드레일 등) 과정에서 “기업 투자 불확실성과 

경영부담을 최소화”하기로 합의하고, 이를 위해 지속 협의하기로 하였다.
 ➋ 반도체 수출통제 이행 과정에서 “글로벌 반도체 공급망 교란을 최소화하고, 

반도체 산업 지속력(viability) 및 기술 업그레이드를 유지”하며 긴밀히 협력한다.
 ➌ 한미 양국간 반도체 산업 협력 강화를 위한 민관 반도체 협력포럼을 설치

하고 이를 통해 3大 반도체 첨단기술(차세대 반도체, 첨단 패키징, 첨단 소부장) 
분야에서 R&D, 기술실증, 인력교류를 추진한다.

 또한 이 장관은 해외우려기업(FEOC) 등 IRA 이슈의 원만한 해결을 위해 긴밀히 
협의하기로 하였고, 철강232조, 비자발급 등의 이슈에 대해서도 우리 기업들의 
애로 해소를 위해 적극적으로 노력해줄 것을 당부하였다.

｢ 회담 주요내용 ｣

➊ 반도체법 이행(NOFO, 가드레일 등) 
 
 이 장관은 가드레일과 관련하여 아직 불확실성이 남아있고, 우리기업의 글로벌 
사업경영상 애로가 크다는 점을 지적하였고, NOFO와 관련해서도 과도한 기업
정보 제공, 초과이익환수 등 우리 기업의 불확실성이 여전하다고 강조하며, 
이러한 이슈들이 합리적으로 해결될 수 있도록 美 상무부의 적극적인 관심과 
협조를 당부하였다. 

 이에, 양국은 반도체법에 따른 의무사항(requirements) 등에 대해 “기업들의 
투자 불확실성과 경영부담을 최소화”하기로 합의하고 이를 위해 지속 협의
하기로 하였다. 아울러 양국 반도체 기업의 투자에 우호적 환경을 조성하기 
위해 함께 노력하기로 하였다.
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➋ 수출통제

 이 장관은 작년 10월 美의 반도체 수출통제 조치시 우리 기업들에 대해 적용한 
1년간의 포괄허가 조치가 10월에는 종료되기 때문에 우리 기업들의 우려가 
크다고 강조하였다.

 이 장관은 우리 정부와 기업이 중국에서의 기술유출을 철저히 관리하고 있고, 
글로벌 공급망에서 중국 내 우리 반도체 생산시설이 차지하는 중요성을 고려하여, 
중국 내 우리 기업의 안정적 운영을 보장하기 위한 보다 근본적인 조치를 취해 
줄 것을 요청하였다.

 이에 따라, 양국은 중국 내 우리 반도체 기업에 대한 1년 포괄허가 만료 
이후에도, “글로벌 반도체 공급망 교란을 최소화하고, 반도체 산업 지속력
(viability) 및 기술 업그레이드를 유지”하기 위해 보다 예측가능하게 수출통제 
조치를 운영하는 방안에 대해 긴밀히 협의하기로 하였다.

➌ 반도체 등 첨단산업 협력

 이 장관은 한미동맹 70주년을 맞아 경제·안보 동맹에서 포괄적 산업·기술 
동맹으로 나아가는 과정에서 양국 산업부처가 핵심적인 역할을 해야 한다고 
언급하며 첨단산업 분야 협력 강화를 제안하였고, 양 장관은 아래 3가지 
사항에 합의하였다.

 1) 양국은 기존 한미 공급망산업대화(SCCD) 內에 민관 반도체 협력포럼을 
설치하여 양국 기업, 대학, 연구소 등으로 참여범위를 확대함. 동 포럼을 통해 
현재 양국이 설립추진 중인 美 국립반도체기술센터(NSTC)*, 韓 첨단반도체기술
센터(가칭, ASTC) 간 협력방안을 설립 단계부터 모색하기로 함. 
 * 美측은 25일 국립반도체기술센터(NSTC) 설립·운영 계획을 발표했다고 밝히며, 조만간 

실무협의를 통해 우리측에 이에 대해 구체적으로 설명하고 협력방안을 모색하기로 함 

 2) 양국은 차세대 반도체, 첨단 패키징, 첨단 소부장 등 3大 첨단반도체 
기술 분야에서의 R&D, 기술실증, 인력교류 등도 함께 추진하기로 합의함.
 
 동 분야는 한미 양국의 민간 협력 수요가 많고 반도체 산업의 혁신을 이끌 
첨단 분야로, 설계와 제조 각각의 반도체 공급망 리더인 양국의 협력 시너지가 
클 것으로 예상됨. 
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 3) 양국은 로봇, 3D 프린팅 등 신산업 분야 협력강화에도 합의함. 양국 기업 
쇼케이스를 연내 개최하고, 동 분야 기술 발전을 위해 국제표준, 인증 등의 
분야에서 협력해 나가기로 함.  

➍ IRA, 철강232조, 비자발급 등

 이 장관은 IRA, 철강232조, 비자발급 등 우리 기업들의 애로에 대해서도 
조속히 해결될 수 있도록 미측의 협조를 요청하였다. 

< IRA >

 IRA와 관련하여, ▲해외우려기업(FEOC) 가이던스 제정 ▲투자세액공제 적용시 
우리 기업 우선 고려 ▲핵심광물 FTA 국가 확대를 요청하였다.

 (해외우려기업 지정, FEOC) 배터리 부품(‘24년부터), 핵심광물(’25년부터)에 
대해 적용 예정인 해외우려기업 가이던스가 아직 발표되지 않아 기업의 투자 
불확실성이 크다고 지적하고, 기업들의 의견을 충분히 수렴하여 공급망을 
교란하지 않는 방향으로 가이던스를 조속히 제정해줄 것을 요청하였다.

 (투자세액공제 혜택) 전기차, 배터리, 소재, 청정에너지 등 다양한 분야에서 
우리 기업의 대미 투자가 이어지고 있는 상황에서 우리 기업이 세액공제 혜택을 
충분히 받을 수 있도록 美 상무부가 적극적으로 지원해 줄 것을 당부하였다.

 (핵심광물 FTA 국가 확대) IRA 요건충족을 위해 인도네시아, 아르헨티나 등 
주요 핵심광물 부존국이며, 우리 배터리 기업들의 공급망과 연계된 국가들을 
IRA 핵심광물 FTA 국가로 포함하는 방안을 검토해 줄 것을 요청하였다. 

< 철강232조/비자 >

 이 장관은 우리 기업들이 대미 투자를 진행하는 데 있어 양질의 한국산 철강 
수급이 중요하다고 강조하며, 철강 232조 쿼터를 신축적으로 운영해줄 것을 
요청하였다. 

 아울러 對美 투자 기업들의 원활한 미국 내 사업장 운영을 위해 주재원 비자 등 
관련 비자를 신속히 발급해줄 필요가 있다고 강조하고, 미국 정부내 협의시 
상무부의 협조를 요청하였다.
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｢ 민간 MOU 체결식 ｣

 이날 회의 직후에는 양국 장관이 임석한 가운데 반도체, 전기차 분야 3건의 
MOU가 체결되었다. 

 한국산업기술진흥원(KIAT)은 NY Creates(뉴욕지역 반도체 연구 선도기관)  및 
BRIDG(플로리다 州 반도체, AI 산업 지원을 위해 설립된 기관) 등과 반도체 
산업·공급망 기술협력 MOU를 체결하였고,

 한국기계전기전자시험연구원(KTC)은 UL Solutions(안전, 보안 분야 글로벌 
선도 시험인증 기관)과 전기차 충전기 및 배터리 시험인증에 관한 협력 MOU를 
체결하였다. 

 이 장관은 “지난 1년간 반도체법 이행, IRA 등 핵심 현안에 대해 한미 양국이 
긴밀히 협의해 왔으며, 이를 바탕으로 금일 美 러몬도 장관과 기업경영 불확실
성과 경영부담 최소화, 기업들에 호의적인 경영 환경 창출 등 구체적 협력방향에 
합의할 수 있었다.”고 밝혔다. 아울러 “산업부는 앞으로도 상무부와 지속적으로 
협의를 강화하여 우리 기업의 애로가 실질적으로 해소되고, 반도체 등 한미 간 
첨단산업 협력이 한 단계 더 격상될 수 있도록 협의해 나가겠다.”고 말하였다.

산업부 미주통상과
책임자 과  장 이승헌 (044-203-5650)

담당자 사무관 권태성 (044-203-5657)
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참고  「한미 공급망 산업대화」 장관급 공동선언문 (원문)

UNITED STATES - KOREA SUPPLY CHAIN AND COMMERCIAL DIALOGUE

MINISTERIAL JOINT STATEMENT

United States Secretary of Commerce Gina Raimondo and Republic of Korea 
Minister of Trade, Industry, and Energy Chang-Yang Lee ("the Participants") signed a 
Memorandum of Understanding to launch the United States - Korea Supply Chain and 
Commercial Dialogue (“SCCD”) on May 21, 2022. The SCCD aims to strengthen the 
international competitiveness of both U.S. and Korean industries and foster collaboration 
between U.S. and Korean companies as they explore mutually beneficial business 
opportunities in the United States, Korea, and global markets. Following the establishment 
of the SCCD, the Participants have held Working Group (“WG”) meetings on 
Manufacturing Resilience and Dual-Use Export Controls, led at the Deputy Assistant 
Secretary/Director-General level, to promote the common interests of both countries, 
with a particular focus on advanced industry supply chains. 

Against this backdrop, the Participants co-hosted the inaugural ministerial meeting of 
the SCCD on April 27, 2023, in Washington, DC, at which the Participants took stock of 
the arrangements reached by the WGs and reiterated their shared resolve for further 
discussions as a means of improving the global competitiveness of their private sectors and 
resilience of their industries. In particular, the Participants agreed to strengthen their efforts 
under the SCCD to foster supply chain resilience in the field of Semiconductors, collaborate 
on Robotics & Additive Manufacturing, and increase Export Controls cooperation, among 
others. To this end, the Participants intend to sustain their comprehensive partnership in the 
below ways. 

Section 1: Semiconductors

The Participants recognize the contributions of bilateral investments in semiconductor 
manufacturing to supply chain resiliency, as well as the importance of building a strong 
supply chain. With a view to achieving their shared objectives of reinforcing the global 
competitiveness of semiconductor industries and strengthening supply chain resilience in 
their respective countries and, as appropriate, with other like-minded nations, the Participants 
intend to undertake cooperation in the following three areas as global leaders and close 
partners in the semiconductor industry:
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1. The Participants intend to continue close consultations on the implementation of 
government incentives and policies to support the growth of the semiconductor industry in 
our countries. The Participants will continue discussions on the requirements and 
opportunities of the CHIPS Act and Korean incentives for interested private sector entities 
to minimize uncertainties of corporate investments and business burdens. The Participants 
jointly share the desire to create favorable conditions for investment from Korean and U.S. 
firms in both the Korean and U.S. semiconductor ecosystems.

2. The Participants intend to establish, within the SCCD, a forum for discussions to 
connect interested public and private research institutions, including the to-be-established 
National Semiconductor Technology Centers of both countries, relevant industry associations, 
universities, government agencies, and companies. This forum will serve to identify 
opportunities for collaboration, including potential research and development (R&D) projects, 
based on each country’s strengths in the semiconductor industry. The forum may consider 
mutually beneficial opportunities for technology demonstrations and personnel exchanges to 
strengthen the innovation performance by businesses, universities, and research centers from 
both countries. Potential topics of collaboration may occur in the fields of next generation 
semiconductors; advanced packaging, including heterogeneous integration; and advanced 
materials, parts, and devices.

3. The Participants will work together to bolster the resilience of global supply chains 
in the semiconductor industry and engage in close discussions on their respective 
governments’ semiconductor industry programs and potential supply chain risk factors.

Section 2: Export Controls

The Dual-Use Export Controls WG under the SCCD convened in November 2022 and 
March 2023, with meaningful exchanges of views on export control issues of mutual 
interest. Going forward, the Participants will undertake cooperation in the following areas, 
and others as appropriate, to further strengthen their cooperation on export control policies: 

1. The Participants will strive to closely cooperate on advanced semiconductors to 
implement necessary measures that protect national security while minimizing disruptions to 
global semiconductor supply chains, maintaining viability of semiconductor industries, and 
encouraging technological advancement.

2. The Participants will continue their efforts to coordinate the implementation of 
export control measures in line with other allies in response to the situation in Ukraine.
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Section 3: Robotics

With a view to establishing cooperation in the robotics industry, the Participants will 
undertake cooperation in the following four areas:

1. The Participants will conduct WG activities, beginning with the first Korea – U.S. 
Robot Industry Showcase in July 2023, to share their respective efforts to support the 
robotics industry; promote networks between companies, including suppliers and buyers; and 
promote mutual investment.

2. The Participants will strive to explore opportunities for collaboration at trade events, 
conferences, and international fora.

3. The Participants will strengthen cooperation on standards and certifications, including 
jointly exploring international standards activities pertaining to emerging robotic technologies, 
such as outdoor delivery robots and collaborative robots.

4.  The Participants will explore ways to collaborate on the promotion and innovation 
of commercially viable robotics technologies, based on shared priorities and market demand.

Section 4: Additive Manufacturing

With a view to establishing a partnership for cooperation in the additive manufacturing 
sector, the Participants will undertake cooperation in the following areas:

1. The Participants will conduct working group activities, beginning with the first 
Korea – U.S. Additive Manufacturing Industry Showcase in May or June 2023, to share 
their respective efforts to support the additive manufacturing industry; promote networks 
between companies, including suppliers and buyers; and promote mutual private sector 
investment in the sector.

2. The Participants will strive to support private sector business opportunities by 
exploring opportunities for collaboration at trade events, conferences, and international fora.

3. The Participants will strengthen cooperation on standards and certifications, including 
jointly exploring international standards activities pertaining to emerging additive 
manufacturing technologies.

4. The Participants will explore ways to collaborate on the promotion and innovation 
of private sector-led, commercially viable additive manufacturing technologies, based on 
shared priorities and market demand.
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Keeping in mind the foregoing, the Participants will enhance their collaboration on 
Manufacturing Resilience and Export Controls by continuing to hold discussions under the 
respective WGs in the SCCD. 

Additionally, the Participants hereby launch a new WG on the Digital Economy, and 
also charge their teams to work together to explore discussing upstream materials that 
include critical minerals and metals under existing SCCD WGs. 


